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当社（東京都千代田区外神田4丁目14番1号 資本金：364億円 社長：河野 正樹）のグループ会社、

DOWAパワーデバイス株式会社（長野県塩尻市大字片丘9637-3、資本金：1億円、社長：岩本 邦夫）は、

昨年４月より金属張りセラミック基板工場の追加建設に着手し、5月27日に竣工いたしました。

金属張りセラミック基板は、高い放熱性と熱伝導性などの特長を持ち、産業機械用、鉄道用および

自動車用パワーモジュールなどに用いられており、アジアや欧州のインフラ投資に加え、環境問題へ

の意識の高まりから、太陽光発電や風力発電用途でも堅実な需要が見込まれております。

DOWAパワーデバイス株式会社の100％出資親会社であるDOWAメタルテック株式会社(東京都千代

田区外神田4丁目14番1号、資本金：10億円、代表取締役社長：石橋幸雄)では、昨年2月に株式会社

トクヤマとの合弁で、TDパワーマテリアル株式会社（山口県周南市三笹町29-17、資本金5億円、社長：

大崎勇一）を設立し、金属張りセラミック基板の主原料である窒化アルミ基板の新工場を建設いた

しました。今年４月からの量産稼動により、安定した原材料の調達が可能となりました。

当社グループでは、金属張りセラミック基板の増産を検討しておりましたが、市況が好調なことか

ら計画を前倒しして新工場を建設いたしました。新しく導入したエッチングラインは各種改善を織り

込み、品質を大幅に向上させます。また、連続化、自動化を進めた各新ラインの増設により、金属張

りセラミック基板の生産能力は、現行の2倍にまで拡大します。新工場の稼動後は、国内市場への販

売強化に加え、欧州市場への本格進出を開始します。

DOWAメタルテック(株)では、国内外で金属張りセラミック基板の需要拡大を取り込み、2011年度に

は売上高60億円以上を達成する計画です。

金属張りセラミック基板の生産能力を倍増

〈工場設備の概要〉

･ 建設場所： 長野県塩尻市

･ 延床面積： 2,737㎡

･ 導入設備： エッチングライン

めっきライン

自動検査装置他

･ 建 設 費： 13億円


